




































专利名称(译) 微型设备转移头

公开(公告)号 US20190206714A1 公开(公告)日 2019-07-04

申请号 US15/919235 申请日 2018-03-13

[标]申请(专利权)人(译) 宏碁股份有限公司

申请(专利权)人(译) 宏碁股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 宏碁股份有限公司

[标]发明人 HSIANG JUI CHIEH
CHEN CHIH CHIANG

发明人 HSIANG, JUI-CHIEH
CHEN, CHIH-CHIANG

IPC分类号 H01L21/687 H01L33/00 H01L21/683 H01L21/677

CPC分类号 H01L21/68707 H01L33/005 H01L21/6831 H01L21/67721 H01L21/67712 B81C99/002 H01L21/67144

优先权 106146464 2017-12-29 TW

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

微器件转移头包括基臂，第一侧臂，第二侧臂和隔离层。包括一个或多
个第一电极的第一侧臂设置在基臂的第一表面上并位于基臂的第一端
上。包括一个或多个第二电极的第二侧臂设置在基臂的第一表面上并位
于基臂的第二端上。稍后隔离设置在基臂的第一表面上并覆盖第一侧臂
和第二侧臂的表面。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/54d1c653-12d6-49fb-ba85-ae8880ceb802
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/061906583/publication/US2019206714A1?q=US2019206714A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190206714%22.PGNR.&OS=DN/20190206714&RS=DN/20190206714

